OZET

YAZICI KAFASI TEMIZLEME ARACINA SAHIiP OLAN MUREKKEP
PUSKURTMELI YAZICI

Bir substrat iizerine miirekkeple yazdirma i¢in miirekkep piiskiirtmeli yazici birbirine
gore hareket edebilen substrat gecirilirken substrat lizerine miirekkep piiskiirtmek igin
en az bir miirekkep pliskiirtmeli yazici kafasi ve en az bir yazict kafasini temizlemek
icin yazici kafas1 temizleme araci igerir. Yazici kafasi miirekkep piiskiirtme noziilleri
iceren alt noziill plakasina sahiptir. Yazic1 kafas1 temizleme araci temizleme sivisini
yazict kafasinin alt noziil plakasina yonlendirmek ig¢in en az bir temizleme sivisi
acikhigiyla donatilmis temizleme viizeyi igerir. Yazict miirekkep pliskiirtme
noziillerindeki miirekkep ters basincini ayarlamak i¢in, negatif yazdirma basinci, ortam
atmosterine gore pozitif temizleme basinct ve durulama basiner uygulayacak sekilde

yapilandirilan kontroldrle donatilir.
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1. Substrat (14) lizerine miirekkep piiskiirtmek icin, birden fazla miirekkep piiskiirtme
noziilii (34) i¢eren bir alt noziil plakasina (32) sahip en az bir mirekkep piiskiirtmeli
vazici kafasi (20), substrati (14) yazic1 (10) boyunca ve en az bir yazici kafasi (20)
altindan geg¢irmek igin bir tagima araci (28), ve miirekkep piiskiirtmeli yazicinin (10} en
az bir yazici kafasii (20) temizlemek igin bir yazici kafasi temizleme araci (50) igeren,
bir substrat (14) {izerine miirekkeple vazdirmaya yonelik bir mirekkep pliskiirtmeli

yazici (10) olup,

ozelligi, yazicit kafasi (20) ve yazici kafasi temizleme aracinin (50) bir bakim

konumunda birbirine goére bir nisp1 hareket ger¢eklestirecek sekilde yapilandirilmalart;

vazici kafast temizleme aracinin (50) temizleme sivisim yazier kafasimin (20) alt noziil
plakas1 (32) yéniinde yukariya dogru yonlendirmek ig¢in en az bir temizleme sivisi

besleme elemaniyla (56) donatilmis yukariya doniik bir temizleme yiizeyi (54) igermesi;

mirekkep puskiirtmeli yazicinim (10) miirekkep piiskiirtme noziillerindeki (34)
miirekkebin ters basincini ayarlamak iizere, substrat (14) lizerine miirekkep pliskiirtme
noziillerinden (34) miirekkep piiskiirtiilerek substrat (14} {izerine bir resim kaydedildigi
bir yazdirma islemi sirasinda miirekkep piiskiirtme nozliillerine (34} ortam atmosferine
gore bir negatif yazdirma basincinin uygulanmasi; miirekkep pliskiirtme nozillerinin
(34) mirekkeple temizlendigi temizleme isleminin bir temizleme fazi sirasinda
miirekkep piiskiitme noziillerine (34) ortam atmosferine goére bir pozitif temizleme
basincinin uygulanmasi; ve temizleme basincinin durulama basincindan daha yiiksek,
durulama basincinin ise yazdirma basincindan daha yiiksek oldugu sekilde, alt noziil
plakasinin (32) temizleme sivist besleme elemam (56) tarafindan beslenen temizleme
sivistyla  durulandigi temizleme isleminin bir durulama fazi sirasinda mirekkep
puskiirtme noziillerine (34) bir durulama basmeimin uygulanmasi i¢in yapilandirilan bir

kontroldrle donatilmasidir.

2. Istem 1'e gére miirekkep piiskiirtmeli yazici (10) olup, 6zelligi temizleme basincinin

ortam basincina gére 80-500 mbar araligi i¢inde olmasidir.
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3.

6.

Istem 1 veya istem 2'ye gore miirekkep piiskiirtmeli yazic1 (10) olup, dzelligi
durulama basmncinin ortam basincina gore -10 mbar ila +10 mbar, tercihen -5

mbar ila +5 mbar, daha tercihen -3 mbar ila +3 mbar aralifi icinde olmasidar.

Onceki istemlerden herhangi birine gére miirekkep piiskiirtmeli yazici (10) olup,
6zelligi kontrolériin bir temizleme islemi sirasinda miirekkep piiskiirtmeli yazici

kafas1 (20) boyunca miirekkep akisini kesecek sekilde vapilandirilmasidir.

Onceki istemlerden herhangi birine gére miirekkep piiskiirtmeli yazict (10) olup,
Ozelligi kontroloriin bir islemci (48) ve islemci tarafindan calistinldiginda
asagidakileri iceren islemleri gerceklestiren bilgisayar tarafindan okunabilen

komutlarin (S1-S9) depolandigi bir bellek (49) i¢ermesidir;

vazict kafast (20) ve yazict kafast temizleme aracimin (50} bir bakim konumuna

getirilmest;

miirekkep piiskiirtme noziillerindeki (34} ters basincin gereken temizleme basinci

veya durulama basincina ayarlanmasi;
istege bagh olarak yazici kafas1 (20} boyunca miirekkep akisinin kesilmest;
yazici kafasi noziillerinin (34) miirekkeple temizlenmesi; veya

vazict kafasi temizleme aracinin (50) temizleme sivist elemanlarina (56)

temizleme sivisi beslenmesi.

Onceki istemlerden herhangi birine gore miirekkep piiskiirtmeli yazici (10) olup,
ozelligi yazic1 kafas1 temizleme aracinin (50) ayrica sivi atign uzaklastirmak icin
en az bir emme ac¢iklifina (66) bir disik basin¢ uygulayacak sekilde

yapilandirilan emme aracina (68) bagl en az bir emme agiklid1 igermesidir.

Istem 5'e gbre miirekkep piiskiirtmeli yazici (10) olup, ézelligi komutlarin ayrica
emme aracinin (68) en az bir emme agikhifinda (66) bir diisiik basincin
olusturulacag: ve sivi atigin alt noziil plakasindan (32} uzaklastirilacag sekilde

¢alistirllmasini igermesidir.

Onceki istemlerden herhangi birine gére miirekkep piiskiirtmeli yazict (10) olup,

ozelligi yazict kafasimin (20) yvazicinin (10) genisligi dogrultusunda hareketsiz
13



10.

I1.

bir sekilde sabitlenmesi ve temizleme aracinin {50} temizleme islemi sirasinda
vazicimm  (10)  genisligi  dogrultusunda  hareket  edecek  sekilde

yapilandirilmasidir.

Onceki istem 1-7'den herhangi birine gére miirekkep piiskiirtmeli yazici (10)
olup, dzelligi yazict kafasinin (20) yazicinin (10) genisligi dogrultusunda hareket
edecek sekilde yapilandirilmast ve bakim konumunun yazicinin (10) bir
uzunlamasma kenar1 boyunca yer almasi, temizleme aracinin (50) temizleme
islemi sirasinda yazici kafasina (20) gore bir nispi hareket gergeklestirecek

sekilde yapilandiriimasidir.

Onceki istemlerden herhangi birine gére miirekkep piiskiirtmeli yazici (10) olup,
Ozelligi temizleme aracinin (50) tek bir yonde hareket sirasinda bir temizleme

islemi gerceklestirecek sekilde yapilandirilmasidir.

Onceki istemlerden herhangi birine gre miirekkep piiskiirtmeli yazici (10) olup,
Ozelligi miirekkep puskirtmeli yazici kafasimin (20} miirekkep piiskirtme
noziillerine (34) sahip olan bir alt noziil plakasi (32) i¢cermesi, yazic1 kafasinda
(20) farkli miirekkep kaplarindan (36) farkh nozillere (34) farkli miirekkepler

icin iki veya daha fazla bagimsiz miirekkep yolu saglanmasidir,
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TARIFNAME

YAZICI KAFASI TEMIZLEME ARACINA SAHIiP OLAN MUREKKEP
PUSKURTMELI YAZICI

Mevcut bulus, bir yazici kafas: temizleme aracina sahip olan bir miirekkep piiskiirtmeli

yazict ile ilgilidir.

Miirekkep pliskiirtmeli yazdirma uygun miirekkep piiskiirtme miirekkeplerinin kontrollii
bir sekilde piiskiirtiilmesiyle bir substrat {izerine bir resmin kaydedilmesi i¢in iyi bilinen
bir tekniktir. Tipik olarak, miirekkep piiskiirtmeli yazici araci gesitli sayida yazici
kafasi, dmegin her bir renk igin en az bir, mesela mavi, kirmizi, sar1 ve siyahin her biri
icin bir ve istege baglh olarak tamamlayici olarak beyaz ve/veva saydam miirekkepler
veva her tlirlli desteklevici renkteki miirekkepler icin ek yazici kafalar icerir. Her bir
vazici kafasi bir noziil plakas: igerir, burada birden fazla nozll saglanir. Birden fazla
noziile bir mirekkep kabmdan miirekkep beslenir. Yazici kafalar1 yazdirilacak olan
substratin genisligini ileri geri bir sekilde tarayacak sekilde yapilandinlabilir. Alternatif
olarak, yazici kafalar1 substratin en azindan yazdirlacak olan genisligini kapsayan
stralar halinde sabit bir sekilde diizenlenir. Substrat kagit veya kagit esash malzemeler,
plastik veya tekstil Grlini olabilir. Tipik olarak substrat yazicimn bir besleme ucundan
substratin yazdirildigr yazma bdliimii boyunca ve mevcut oldugu takdirde sertlestirme
veva kurutma gibi ek islemler boyunca bir ¢ikis ucuna bir tasiyict aracihigiyla taginir.
Substrat ayr1 ayri tabakalar olarak veya bir ag olarak beslenebilir. Besleme bolimii ve
tahliye boliimiiniin yant sira tasiyici genel olarak substratin konfigiirasyonuna uyarlanir.
Omegin, yazilacak olan substrat bir makara {izerine sarilmig bir ag oldugu takdirde,
besleme béliimii bir agma istasyonu igerebilir, yazdirma béliimii substratin gecici olarak
sabitlendigi destek silindirleri ve/veya bir tambur veya tekstil malzemeleri durumunda
substratin gecici olarak yapistig1 bir yapiskan kaplama ile donatilmis bir sonsuz tasiyici
kayisi igerebilir ve ¢ikis béliimii {izerine yazdirilmig substrat sarilan bir sarma makarasi

icerebilir. Bir tabaka benzeri substrat durumunda tabaka besleyiciler uygulanir.

Yazdirma sirasinda yazici kafasi noziilleri (yari-)sertlesmis/kurumus miirekkeple ve
¢evreden ve/veya substrattan gelen tanecikler/tozla kismen tikanabilir. Toz ayrica nozil

plakasina da vapisabilir. Yazici kafalarinin bu kagimilmaz sekilde kirlenmesi diisiik
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resim kalitesine yol acabilecek sekilde yazdirma islemini etkileyebilir. Dolayisiyla,
calismasi sirasinda yazict kafasi icin bakim gereklidir. Bakim prosediiriiniin bir boliimi
olarak, vazici kafalari genellikle yazma performansini ve resim kalitesini eski haline
getirmek igin temizlenir, silinir ve/veya durulamr. Yazici kafalarinin temizlenmesi
noziiller boyunca baskiyla bir miirekkep akisi (ancak yazdirma sirasindaki piiskiirtme
hizindan ¢ok daha yavas bir hzda) olusturulmasim ve substrat izerine piliskiirtiilmeden
miirekkebin uzaklasgtirilmasini igerir. Durulama noziil plakasinin bir 6zel temizleme
stvistyla temas ettirilmesini igerir. Temizleme ve durulamadan sonra yazici kafasi
genellikle noziil plakasinin 6rnegin bir kauguk silecek veya bir miirekkep emici kumasla

temas ettirilmesiyle silinir.

Yazdirma sirasinda noziildeki miirekkebe bir ters basing (ortam basincina gére negatif
basing) uygulanmasiyla noziliin kendisinde bir mirekkep meniskiisii olusturulur,
bdylece miirekkep meniskiisii noziil i¢ine geri gekilir ve buradan ¢ikinti yapmaz.
Yazdirma ters basmci bakim sirasinda korundugu takdirde, tortu, temizleme sivisi
ve/veya fazla miirekkep noziillerin icine ¢ekilir ve noziillerde yer alan mirekkep igine
kansir. Bu da ilgili miirekkepte renk bozulmasina neden olur, renk kuvvetini ve fiziksel
dzellikleri, Ormegin ylizey gerilimi ve viskoziteyi etkiler, bunlar da resim kalitesinde
bozulmaya neden olur. Ayrica, 6zellikle aym noziil plakasindaki noziillere halihazirda
kullamilan farkli renkli mirekkepler beslendiginde, farkli noziillerdeki miirekkebin
birbirine karismasi. Bu yazici kafalart farkli miirekkepler icin iki veya daha fazla

bagimsiz miirekkep yoluna sahiptir.

Teknikte, bakim sirasinda miirekkep basincinin normal yazdirma ters basincindan ortam
basmcinin  {izerinde bir basinca gecici olarak arttirilmasi bilinmektedir. Or.,
US2016/0263898A1'de, miirekkebin siirekli devridaim edildigi bir boydan boya akis
vazicl kafasina sahip olan bir miirekkep piisklirtmeli yazici gibi bir sivi tahliye araci
aciklanmaktadir. Bu bilinen ara¢ bir yazic1 kafasinin noziil olusturan yiizeyiyle temas
ederken nozil olusturan yilizeye gore bir nispi hareket gergeklestirerek nozil olusturan
yiizeyi silen bir silme elemani; bir yazici kafasi ve silme elemanindan en az birine
temizleme sivist besleyen bir temizleme sivist besleme boliimil; ve bir miirekkep
depolama béllimii ve yazici kafasi arasinda devridaim edilen miirekkebin devridaim

hizim1 silme sirasinda birinci hizdan daha hizli olan bir ikinci hiza ayarlayabilen bir
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devridaim hizi ayarlama béliimii igerir. Daha yiliksek bir hizda devridaim sayesinde,
nozillerdeki ters basmcin kafa temizleme islemi sirasinda bir pozitit basing haline
geldigi, bdylece nozill olusturan yiizey iizerinde kalan yabanci maddelerin noziillere
girmesini Onledigi a¢iklanmaktadir. Miirekkep nozillere yazici kafasindaki bosluklar
boyunca bir rezervuardan beslenir. Rezervuar ise bir devridaim akisi olusturmak igin bir
devridaim pompasiyla donatilmis bir toplama kanali ve bir besleme kanali aracihigiyla
bir tanka baghdir. Tank ve rezervuar arasinda devridaim edilen miirekkebin hizi ve
basinci, devridaim pompasina ek olarak, ayrica tanka bagl bir bagka pompa i¢eren bir
basing ayarlama mekanizmasi iceren bir miirekkep devridaim mekanizmas: tarafindan
ayarlanir. Gosterilen diizenlemelerde, temizleme sivisi bir miirekkep-beslenmis yiizeye
beslenir, miirekkep beslenmis yiizey ve noziil olusturan yiizey arasindaki kose
boliimiine asagiya dogru akar. Daha sonra bir birinci ydnde hareket ettirilen silecek
miirekkep-beslenmis yiizeyde bu kdse bélimine temas eder, kivrilir ve noziil olusturan
yiizeyle temas halinde biraz daha hareket ettirilir. Bu sekilde temizleme sivisinin silecek
tarafindan kose bdélimden noziil olusturan yiizey boyunca itilmesiyle toz ve
benzerlerinin uzaklagtinldigima inamlmaktadir. Daha sonra ters yonde ¢k temizleme
sivist beslenerek veya beslenmeden silecek islemi gergeklestirilir, Bu temizleme islemi
yazma yilkiine bagh olarak tekrarlanabilir. Istege baglt olarak ileri hareket veya geri
hareket sirasinda noziiller devridaim halindeki miirekkebin hizimin ikinci hizdan daha

yiiksek olan bir {i¢iincli hiza yiikseltilmesiyle temizlenebilir.

Bu bilinen aracin bir dezavantaji calismasinin karmasikligidir. Ayrica, temizleme
stvisimin uygulanmast sirasinda ve mirekkep kalintilarnin silinerek siiriiklenmesi
sirasinda miirekkebin baskiyla akitilmasindan dolayi, toz ve diger taneciklerin noziil
olusturan yiizeyden miirekkep noziillerine ve ayrica rezervuari igeren miirekkep
devridaim mekanizmasina ve tanka ulagmasi yine de miimkiindiir. Dolayisiyla hala
miirekkep kirlenmesi gerceklesebilir. Tek ve aynt yazici kafasi tizerinde olan noziillere
farkli renkteki boyalar beslendigi takdirde, birbirine karisma hala bir risk teskil eder.
Ozellikle kullanilan miirekkepler bir ¢oziicii icinde dagitilmis boya tanecikleri iceren
dispers miirekkepler oldugu takdirde, silecegin baskiyla noziil olusturan yiizeyle temas
ettirilmesi noziillere kolayca zarar verir. Bu tanecikler silecek ve noziil olusturan yiizey
arasina sikisabilir ve noziil plakasim asindirarak yazdirma islemi ve resim kalitesini

etkileyebilir. Ayrica taneciklerden dolayi silecegin asinmasi temizleme islemini etkiler.
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Dolayisiyla, kirlenme (birbirine karisma) riskinin azaltildig:r bir gelistirilmis yazici

katfas1 temizleme araci ve islemine ithtiya¢ vardir.

Bu bilgiler 1s18inda, mevcut bulus bir substrat iizerine miirekkeple yazdirma i¢in

asagidakileri igeren bir miirekkep piiskiirtmeli yazici saglamaktadir:

substrat iizerine miirekkep piiskiirtmek ig¢in en az bir miirekkep piiskiirtmeli yazici
kafasi, en az bir miirekkep pliskiirtmeli yazici kafasi birden fazla miirekkep pliskiirtme

noziilii igeren bir alt noziil plakasina sahiptir,

substrati yazici boyunca ve en az bir yazici kafasi altindan gecirmek i¢in bir tasima

aracl,

miirekkep pliskiirtmeli vazicinin en az bir vazici kafasimi temizlemek icin bir yazici

kafasi temizleme araci ve

burada yazici kafas1 ve yazici kafasi temizleme aract bir bakim konumunda birbirine

gore bir nispi hareket gerceklestirecek sekilde yapilandirilir,

burada yazic1 kafas1 temizleme araci temizleme sivisimi yazic1 kafasimin alt noziil
plakasi yomiinde yukarya dogru yénlendirmek icin en az bir temizleme sivis1 besleme

elemaniyla donatilmig yukariya doniik bir temizleme ylizeyi igerir,;

burada yazict miirekkep piiskiirtme noziillerindeki miirekkebin ters basincinm ayarlamak
i¢in asagidakileri gergeklestirecek sekilde yapilandirilan bir kontroldrle donatilir: bir
yazdirma iglemi sirasinda miirekkep piiskiirtme noziillerine ortam atmosferine gore bir
negatif vazdirma basincinin uygulanmasi, burada substrat izerine miirekkep pilisklirtme
noziillerinden miirekkep piiskiirtilerek substrat {izerine bir resim kaydedilir; ve
miirekkep puskiirtme noziillerinin miirekkeple temizlendigi temizleme isleminin bir
temizleme fazi sirasinda miirekkep piiskiirtme noziillerine ortam atmosferine gore bir
pozitif temizleme basincinin uygulanmasi; ve noziil plakasinin temizleme sivisi besleme
elemani tarafindan beslenen temizleme sivisiyla durulandif: temizleme isleminin bir
durulama fazi sirasinda miirekkep piliskiirtme noziillerine bir durulama basincinin
uygulanmasi, burada temizleme basinci durulama basincindan daha yiiksektir, durulama

basinct ise yazdirma basincindan daha yiiksektir.

Bir substrat iizerine miirekkeple yazdirmaya yonelik mirekkep plisklirtmeli yazici

miirekkebin bir substrat lizerine uygulanmasi i¢in en az bir yazic1 kafasi icerir.
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Mirekkep puskiirtmeli yazier kafast birden fazla miirekkep piisklirtme noziiliiyle
donatilan bir alt noziill plakasina sahiptir. Bir diizenlemede, mavi, kirmizi, sar ve siyah
ve istege bagh olarak beyaz, saydam ve/veya ek destek renkleri gibi her bir farkh
mirekkep icin en az bir miirekkep piiskiirtmeli yazici kafasi saglanir. Bir diizenlemede,
miirekkep piiskiirtmeli vazicr tarayict tiptedir, burada en az bir vazici kafast substratin
genisligi dogrultusunda hareket eder, 6r., bir destek ray1 boyunca ileri ve geri hareket
edebilen tasiyicilar {zerine monte edilir. Bir baska tek gecisli tipte yazici
diizenlemesinde, yazici kafalart yazicinin genislik dogrultusunda sabit bir sekilde
diizenlenir, bir tip miirekkep icin olan g¢esitli yazici kafalan substratin en azindan
yazdirma yapilacak olan tam genisligini kaplar. Bu diizenlemede, vazici kafalarinin
sabit diizeni bunlarin genislik dogrultusunda hareket etmesini Onler, ancak temizleme
ara¢(laryinin yazici kafalarinin altindan gecmesine olanak saglayacak sekilde yiikseklik
dogrultusunda hareket miimkiindur. Yine bir baska diizenlemede, mirekkep piskiirtmeli
vazici kafalan tarkli miirekkepler i¢in farkli miirekkep kaplarina iki veya daha fazla
bagimsiz mirekkep yoluna sahip olan noziil plakalan icerir. Miirekkep piiskiirtmeli
yazicl ayrica substrati yazici boyunca bir besleme ucundan bir ¢ikis ucuna gegirmek igin
bir tasima araci igerir, burada substrat yazdirma bdliimiinde yazici kafalarmin altindan
gegirilir. Miirekkep sertlestirme araglarinin tipine baglh olarak, miirekkebi (kismen)
sertlestirmek igin her bir yazdirma kafasi istasyonunun asagt yéniinde drnegin termal
kurutucular ve/veya UV yayicilarin yani sira son yazdirma kafasinin agagi yoniinde bir
nihai sertlestirme araci saglanabilir. Substrat yukarida aciklandigi gibi yaygin olarak

kullanilan substratlarin herhangi biri olabilir.

Miirekkep piiskiirtmeli yazici ayrica miirekkep piiskiirtmeli yazicinin en az bir yazici
kafasini temizlemek igin bir yazic1 kafasi temizleme araci igerir. Yazici kafalart ve
iligkili temizleme araclar1 birbirine gore hareket edebilir. Temizleme islemi, yazici
kafas1 ve yazici kafasi temizleme aract bir bakim konumuna, &r., bir tarayici tipte
miirekkep piiskiirtmeli yazici durumunda, tagiyicinin uzunlamasina kenarinin biraz
Otesine getirilmigsken gergeklestirilir.  Yazici kafalart tek gecisli tip yazici igin
agiklandigr gibi sabit bir sekilde monte edilmis oldugu takdirde, temizleme araci yazici
kafalart boyunca geg¢irilir. Temizleme araci yazici kafasimin altindan gececek sekilde

yapilandirilir.
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Temizleme araci, temizleme sirasinda kii¢lik bir aralikla yukaridaki temizlenen yazici
kafasinin noziil plakasina doniik olan bir yukariya dogru doniik temizleme ylizeyi icerir.
Temizleme yiizeyi temizleme sivisim plskiirtmek, spreylemek veya akitmak ig¢in
kullanilan noziiller, spreyleyiciler veya sadece delikler gibi bir veya daha fazla
temizleme sivis1 besleme elemaniyla donatilir. Temizleme islemiyle temizleme ylizeyi
lizerinde noziil plakasina temas eden bir temizleme sivist damlasi saglanir. Temizleme
sivist temizleme plakasina niifuz eder ve her tiirlii kir, partikiil ve yapigkan mirekkep

kalintisini gevsetir. Sivi atik tahliye edilir.

Yazict miirekkep pliskiirtme noziillerindeki miirekkep ters basincini ayarlamak igin, bir
yazdirma islemi swasinda bir negatif yazdirma basinct uygulayacak sekilde
yapilandirilan bir kontroldrle donatilir. Kontroldér ayrica noziillerin  miirekkeple
temizlendigi temizleme isleminin bir istege bagli temizleme fazi sirasinda ortam
atmosferine gore avantajli olarak 100 mbar gibi 80-500 mbar araliginda olan bir pozitif
temizleme basinci uygulayacak sekilde yapilandirilir. Kontroldr ayrica noziil plakasinin
temizleme sivisiyla durulandigt temizleme isleminin bir durulama fazi sirasinda,
avantajh olarak -10 mbar ila +10 mbar arahiginda, tercihen -5 mbar ila +5 mbar
araliginda, daha tercihen -3 mbar ila +3 mbar arah@inda olan bir durulama basinc
uygulayacak sekilde yapilandinihir, Temizleme basmer durulama basincindan daha

yiiksektir, durulama basinci ise yazdirma basincindan daha yiiksektir.

Temizleme fazi sirasinda, noziillerdeki miirekkebin ters basinct kontrolér tarafindan
temizleme veya durulama igin gereken basinca ayarlanir. Avantajli olarak, durulama

strasinda yazici kafas: boyunca miirekkep akist durdurulur.

Bu sekilde, noziil plakas: bir silecek mekanizmasi kullanilarak veya kullanilmadan iyice
islatilarak temizlenirken, noziillerdeki murekkebin kir, temizleme sivisi ve/veya farkli

miirekkeple kirlenmesi etkili bir sekilde onlenir.

Bir dilizenlemede, kontrolor bir islemci ve islemci tarafindan caligtirildiginda
asagidakileri igeren islemleri gergeklestiren bilgisayar tarafindan okunabilen komutlarin

depolandigi bir bellek igerit:
yazici kafas1 ve yazici kafasi temizleme aracimin bir bakim konumuna getirilmesi;

yazicl kafasi noziillerindeki ters basincin gereken temizleme basinci veya durulama

6
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basincina ayarlanmast;
istege bagl olarak yazici kafas1 boyunca miirekkep akisinin kesilmesi;
yazict kafasi noziillerinin miirekkeple temizlenmesi; veya

yazici kafasi temizleme aracinin temizleme sivisi besleme elemanlarina temizleme sivisi

beslenmesi.

Temizleme sirasinda miirekkep bir tahlive tepsisine akar. Kullanilan temizleme sivisinin
uzaklagtinlmas: i¢in, tercihen yazici kafasi temizleme araci ayrica sivi atifl
uzaklagtirmak i¢in en az bir emme ag¢tkhgina bir diigiik basing uygulayacak sekilde
yapilandirilan emme aracina bagh en az bir emme agikhigi icerir. Nozil plakasi
temizleme sivisina maruz birakildiktan sonra, érnegin bir vakum pompasi kullanilarak
emme araciligiyla bir diisiik basing olusturulur, bu da noziil plakasina yapisan her tiirlii
swvi atigl uzaklastirir. Bu durumda komutlar emme aracinin en az bir emme agikhiginda
bir diistik basmncin olusturulacagi ve sivi atigin noziil plakasmndan uzaklastirilacagi
sekilde calistinlmasim icerir. Temizleme araci ve yazic1 kafasi tipik olarak yazici
kafasinin uzunlugu yoniinde birbirine gore bir nispi hareket ger¢eklestirdiginden, emme
acikhig, tercihen yazici kafasimin genisligi boyunca olan bir yarik, avantajh olarak nispi
harcket yoniinde bakildiginda temizleme sivist agikliklarinin asagi yoniinde yer alir. Bu
durumda, temizleme ddngiisii avantajli olarak sadece bir ydndeki nispi hareket sirasinda
gergeklestirilir ve baslangic konumuna geri hareket sirasinda gergeklestirilmez, ancak

emime geriye doniis hareketi sirasinda devam edebilir.

Yazici kafasi temizleme aract tercihen temizleme sivisi besleme eleman(lar)inin asagi
yoniinde ve mevcut oldugu takdirde emme agikligmim yukart yoniinde diizenlenen bir

silme eleman icerebilir.
Bulus ayrica asagida agiklamalari verilen ekteki sekiller aracilifiyla agiklanmaktadir.

Sekil 1, bulusa gore olan bir yazic1 kafasi temizleme aracina sahip olan bir miirekkep

pliskiirtmeli yazicinin bir diizenlemesini gostermektedir;

Sekil 2, temizleme sirasinda yazici kafasina gore yazici kafasi temizleme aracinin bir

dlizenlemesinin bir sematik gdriintistini gostermektedir; ve

Sekil 3, kontroldr igin bilgisayar tarafindan okunabilen komutlann tamimlayan bir
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semanin bir 6regini gostermektedir; ve

Sekil 4, yazdirma ve bakim sirasinda noziillerdeki ters basincin bir diyagramimn bir

drnegini gdstermektedir.

Sekil 1'de, bir miirekkep piiskiirtmeli yazici biitlin olarak (10) referans numarasiyla
gosterilmektedir. Mirekkep piiskiirtmeli  yazict  (10), gosterilen diizenlemede
yazdirilacak substratin (14) beslenmesini saglayan bir agma silindiri i¢eren bir besleme
bolimi (12) icerir. Yazict ayrica birka¢ yazdirma istasyonu (18) iceren bir yazdirma
birimi (16) igerir, burada her bir yazdirma istasyonu (18) yazicinin genisligi
dogrultusunda harcket edebilen en az bir miirekkep piiskiirtmeli yazici kafasi (20} igerir.
Komsu yazdirma istasyonlart arasinda sertlestirme araclari (gosterilmemektedir) ve
ayrica vazdirma biriminin (16) asag1 yoniinde diizenlenen bir nihal sertlestirme araci
(22), 6rnegin bir UV yayic1 veya termal kurutucu mevcut olabilir. Cikis bolimiinde
(24), vazdirilmus olan substrat (14) toplanir ve érnedin gosterildigi gibi bir makaraya
(26) sarilir. Substratin (14) yazici boyunca gegirilmesi, bazilan bir kontroloriin (30)
kontrolii altinda uygun (elektrikli) siirticiilere (gdsterilmemektedir) bagh olan silindir
seklinde tasima araglan (28) aracih@iyla gergeklestirilir. Yazicr kafalarmin bakim

konumlar tagiyicinin uzunlamasina kenarlarinin birine bitigik yer alir.

Sekil 2, temizleme sirasinda bir yazic1 katas1 (20) dizisine (kesikli gizgilerle sematik
olarak ayrilmig) gore yazict kafasi temizleme aracimin (50} bir diizenlemesinin bir
sematik goriniisiinii géstermektedir. Her bir yazici kafasi (20) bir alt noziil plakas: (32)
icerir, burada birden fazla noziil (34) saglanir. Her bir yazici kafasinin (20) noziilleri
(34) bir dahili muirekkep akis kanah (38) ve besleme olugu (40) ve geri doniis olugu
(42) aracihgiyla bir ortak miirekkep kabiyla (36) akiskan baglantisina sahiptir.
Miirekkep akisi besleme olugundaki (40) pompa (44) ve akis ve basing kontrolorii (46)
tarafindan saglanir. Ters basing bir islemci (48) ve bellek (49) igeren akis ve basing

kontroldrii (46) tarafindan kontrol edilir.

Temizleme aract (50) bir {ist temizleme ylzeyine (54) sahip olan bir temizleme gévdesi
(52) icerir. Temizleme yiizeyinde (54), bir dahili manifold (58) aracihgiyla bir pompa
(59) ve temizleme sivisi rezervuarina (60) bagh olan, ¢esitli temizleme sivist besleme
elemam (56), bu diizenlemede agikhik, saglanir. Temizleme aract (50) ok A ile

gosterilen yazicimin genisligi dogrultusunda yazicr kafasina (20) gore harcket cdebilir,
8
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Temizleme yiizeyinden tagsan sivi atifn bir atik kabina (gésterilmemektedir) tahliye
etmek i¢in temizleme yiizeyinin (54) kenarlar1 boyunca bir veya daha fazla tahliye
kanali (62) saglamir. Gosterilen genislik dogrultusunda goriildiigi gibi, temizleme
govdesinin (52) arka ucu (asag1 yondeki ug¢) (64) bir vakum pompast gibi uygun bir
emme aracina (68) bagli bir emme agikhgiyla (66) donatilir. Temizleme islemi
sirasinda, temizleme elemanlart (56) boyunca beslenen temizleme sivist temizleme
yiizeyinin tepesinde bir damla (70) olusturur, burada damla (70) yazici kafasinin (20) alt
nozill plakasina (32) temas eder ve yan kenarlara akar, buradan tahliye kanallar (62)
boyunca tahliye edilir. Alt nozil plakasina (32) yapisan damlaciklar silecek (72)
tarafindan uzaklastirilir ve emme aracinin (68) ¢alismasiyla emme acikligi (66) boyunca

emilir.

Sekil 3, yazict durduktan sonra bir temizleme isleminin gergeklestirilmesine iliskin

asama S1 ila S9 olarak gdsterilen bir komut semasim (80) gostermektedir.

S1'de, yazic1 kafas1 ve temizleme araci birbirine gore bir temizleme konumuna getirilir.
Istege bagh olarak, S2'de ters basmg bir negatif (yazdimrma) basmcindan bir pozitif
temizleme basmcma ayarlanir. Daha sonra S3'te, nozillerin miirekkeple temizlenmesi
gerceklestirilir, Istefe bagh temizleme isleminden sonra, ters basing temizleme
basincindan daha diisiik, ancak yazdirma basincindan daha yiiksek olan bir durulama
basincina ayarlanir ve istege bagl olarak S4'te miirekkep akisi kesilir. Bir sonraki asama
S5'te, emme aciklifina vakum uygulanir. Ardindan, noziil plakasi Sé6'da temizleme
sivisiyla durulanir. Durulamadan sonra S7'de emme durdurulur. S8'de, noziillerdeki ters
basing negatit’ yazdirma basincina ayarlanir ve uygun oldugu takdirde miirekkep akist
tekrar baslatilir. S9'da, yazici kafas1 yazdirma konumuna ve temizleme araci ise bir aktif
olmayan bekleme konumuna geri dondirilir. Bu noktada yazic1 bir miiteakip yazdirma

islemi i¢in hazirdir.

Sekil 4, Sekil 3'teki semaya gore yazicida gerceklestirilen ardisik isglemlerin bir
fonksiyonu olarak ortam basincina gore ters basinci gostermektedir. Agikga goriildiigii
gibi, temizleme basinci pozititken, durulama basinct Ppururama maks v€ P DURULAMA min
ile sinirlanan bir c¢alisma alanmi icindedir, = 3 mbar gibi yaklasik olarak ortam

basincindadir.
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REFERANS NUMARALARININ LISTESI

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
49
50
52
54
56
58

Miirekkep puskiirtmeli yazici
Besleme boliimii
Substrat

Yazdirma birimi
Yazdirma istasyonu
Yazici kafasi

Nihai sertlestirme araci
Cikis bélimi

Makara

Tasima araci
Kontrolér

Alt Noziil plakas:
Novziil

Miirekkep kabi
Miirekkep akis kanali
Besleme olugu

Geri donls olugu

Miirekkep akisi besleme olugundaki pompa

Basing¢ kontrolérii

Islemci

Bellek

Temizleme araci

Temizleme govdesi

Temizleme ylizeyi

Temizleme sivist besleme elemani

Manifold
10
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59
60
62
64
66
68
70
72
80
S1

S2

S3

S4

S5
Sé
S7
S8
S9

Temizleme s1visi besleme elemanimin bagl oldugu pompa
Temizleme sivisi rezervuari

Tahliye kanali

Temizleme govdesinin arka ucu

Emme agiklig

Emme araci

Damla

Silecek

Komut Semasi

Yazict kafasi ve temizleme aracinin birbirine goére bir temizleme konumuna

getirilmesi

Ters basincin bir negatif (yazdirma) basincindan bir pozitif temizleme basincina

ayarlanmasi
Noziillerin miirekkeple temizlenmesi

yazdirma basmemdan bir durulama basincina diigiiriilmesi ve murekkep akisimin

kesilmesi

Emme agikligina vakum uygulanmasi

Noziil plakasinin temizleme sivisiyla durulanmasi
Emme acikliginda vakumun durdurulmasi

Ters basing negatif (yazdirma basincina) ayarlanir

Yazict kafasi yazdirma konumuna geri dondiiriiliir

11
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Fig. 3

51: Position printhead and cleaning device with
respect to each other in a cleaning position

52: Adjust back pressure from a negative
(printing) pressure to a positive purge pressure

53: Purge nozzles with ink

54 Reduce back pressure 1o a rinse prassure
and stop ink flow

55 Apply vacuum to suction opening

56: Rinse nozzle plate with cleaning liquid

ST Stop vacuum at suction opening

58: Set back pressure to negative (printing)
pressure

589: Reposition printhead in printing position

80
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